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Sposodb stabilizacji i formowania opornosci przejscia kontaktronu
pracujacego w warunkach obcigzert mikromoca

Przedmiotem wynalazku jest sposéb stabilizacji i formowama opornosci przejscm kontakteonu pracujacego
w warunkach obciazeri mikromoca.

Znany jest, z opisu patentowego nr 385335 Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich, sposéb popra-
wy stanu styku kontaktronu oparty na oddzialywaniu procesu wyladowania elektrycznego na powierzchnig
styczek rozwartego kontaktronu. W tym celu przez rozwarte styczki kontaktronu przepuszcza si¢ prad duzej
czestotliwosci. Podobny sposéb formowania stykéw przedstawia artykut N.Bietopytowa ,,Zmniejszenie szumu
stykowego w urzadzeniach tele-elektrycznych przez elektroiskrowe uszlachetnianie stykéw” opublikowany
w ,,Przegladzie Elektronicznym”, vol. XLI, str. 99—101. Spos6b ten polega na przenoszeniu materiatu metalicz-
nego z jednej styczki kontaktronu na druga za pomocy iskry elektrycznej.

Metody te, poza oczekiwanym zmniejszeniem opornosci przejscia kontaktronu wnosza uboczne, niepozada-
ne efekty. Oddziatywanie stosowanych wytadowar elektrycznych na powierzchnig styczek powoduje wydziele-
nie znacznych ilodci ciepta i w rezultacie wzrost temperatury tych styczek oraz szkia obudowy kontaktronu.
Wzrost temperatury prowadzi do przyspieszenia procesu dyfuzji materiatu pokrycia w glab materialu styczek
oraz atoméw domieszek w kierunku powierzchni styczek. Wzrost ilosci obcych wtracent w metalu szlachetnym
pokrycia styku powoduje zmniejszenie jego odpornosci na narazenia robocze, przyspieszenie procesu degradacii
styku i wzrost szybkosci narastania warstw izolacyjnych spowodowany katalityczng rola pierwiastkéw przejscio-
wych wchodzacych wsktad metalu styczek oraz uwolnienie zanieczyszczeni z powierzchni szklanej obudowy
kontaktronu.

Rozwigzanie wedlug wynalazku wykorzystuje zjawisko magnetostrykecji ferromagnetycznego materialu
styczek kontaktronu do wymuszenia wzajemnego ruchu powierzchni zwartego styku.

Istota wynalazku jest formowanie metalicznej powierzchni styku kontaktronu polegajace na tym, ze formo-
wany kontaktron umieszcza si¢ w dwéch wspétosiowych polach magnetycznych skierowanych wzdtuz styczek
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tego kontaktronu, z ktérych jedno jest polem statym, drugie zas polem zmiennym o czgstotliwosci zblizonej do .
czestotliwosci rezonansu wlasnego drgai wzdtuznych styczek. W efekcie oddziatywania zmiennego pola magne-
.tycznego na metaliczne styczki uzyskuje si¢ ich przemieszczenie wzgledem siebie zgodnie z kierunkiem sil pola,
co powoduje przerwanie i usunigcie z obszaru styku warstw izolacyjnych. Rozwiazanie to zapewnia metaliczne,
czyste powierzchnie stykow o matej opornosci przejscia.

Rozwiazanie wedtug wynalazku uwidoczniono w przyktadzie realuacp na rysunku przedstawiajacym sche-
mat blokowy uktadu do stabilizacji opornosci kontaktronu opisanym sposobem. :

Kontaktron 1 umieszczony jest w dwdch sekcjach uzwojent 2 i 4. Uzwojenie 2, zasilane ze Zrédta 3 pradem
statym, wytwarza state pole magnetyczne, ktére zwiera styczkl kontaktronu 1. Taka realizacja magnetycznego
pola statego umozliwia regulacje sity docisku styczek kontaktronu 1. Uzwojenie 4 jest zasilane z generatora 5
o czgstotliwosci pracy rzgdu 50—100 kHz, ktéra w tym przypadku odpowiada czgstotliwosci drgari wzdtuznych
styczek kontaktronu 1. Amplituda drgan tych styczek jest zalezna od amplitudy sygnatu sterujacege podawanego
z generatora 5, punktu pracy materiatu ferromagnetycznego, z ktérego zbudowane sg styczki oraz oporéw tarcia

_zaleznych od poziomu statego pola polaryzujacego wytworzonego przez uzwojenie 2. Do kontroli procesu
oczyszczania i formowania powierzchni metalicznej styczek zastosowano mikroomomierz 6.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb stabilizacji i formowania opornosci przejécia kontaktronu pracujacego w warunkach obcigzeri mi-
kromoca, polegajacy na formowaniu metalicznej powierzchni styczek kontaktronu, znamienny tym, ze
formowany kontaktron umieszcza si¢ w dwéch wspétosiowych polach magnetycznych skierowanych wzdluz
styczek kontaktronu, z ktérych jedno jest polem statym, drugie za$ polem zmiennym czgstotliwosci zblizonej do
czestotliwosci rezonansu wtasnego drgan wzdtuznych tych styczek.
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